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ALTATECH LANCE UN NOUVEAU SYSTEME RAPIDE DE DEPOT P AR COUCHES
ATOMIQUES

Ce nouvel équipement a été concu par la filiale Si@tec pour fabriquer des mémoires dotées
d’'une densité et d’'une efficacité énergétique élesé

Montbonnot, France, le 3 décembre 2014- Altatech, une filiale de Soitec, lance I'AltaO\3D

Memory Cell™, le nouvel équipement de sa gammeQ\ta. Congu pour déposer des couches
ultraminces de matériaux semi-conducteurs, il petanproduction de circuits intégrés a haute déretit
faible consommation d’énergie pour le secteur éledtronique mobile. Ce nouveau systéme dépose des
couches atomiques a une vitesse dix fois supéraweaystemes ALD (Atomic Layer Deposition)
classiques. Il répond ainsi aux besoins du mareHé thbrication des mémoires complexes, qui demand
de produire des volumes élevés avec un bon niveaerdabilité..

« La performance des appareils et des équipemetidas les plus courants nous semble aujourd’hui
acquise. Mais cette performance ne serait pashjessins une technologie de dépdt de couches
atomiques comme celle qu’offre notre toute dernédlation CVD », explique Jean-Luc Delcarri,
directeur général d'Altatech, une filiale de Saitec

A I'heure oul I'industrie mondiale du semi-condugatadopte progressivement les architectures 3D pour
augmenter les capacités de mémoire et stimulgreldsrmances des circuits intégrés des applications
mobiles, la technologie du dépét est indispengable créer des couches atomiques combinant unwnivea
élevé d’'uniformité et de contrdle de stoechiomégigeec AltaCVD 3D Memory Cell, Altatech peut
déposer les couches requises de matériaux chaiqogéren ayant recours a une combinaison de
précurseurs.

Fonctionnant avec les précurseurs gazeux ou salldssiques, le nouvel outil d’Altatech fait égatam
appel a une technologie pulsée brevetée poumptnerdes précurseurs CVD avancés qui ne sont
disponibles que sous forme liquide. Cette polyvedelni permet de proposer une couverture
exceptionnelle des formats les plus variés, camtligine qua non pour assurer I'intégration vertical
indispensable aux circuits de mémoire a haute tiensi

L’AltaCVD 3D Memory Cell peut également réaliser prétraitement avancé des surfaces semi-
conductrices afin d’améliorer la fonctionnalité d@@suits, ainsi qu’'un traitemeitposteriori des
surfaces pour améliorer les performances élecsiges cellules de mémoire.

Concu pour traiter les substrats de 200 ou 300 IAitaCVD 3D Memory Cell utilise une architecture
multi-chambres & mono-substrat pour assurer un@erde processus monocouche tout en offrant une
capacité de production élevée.



Actuellement en démonstration chez I'un des priaaxpclients d’Altatech, ce systéme démontre dég de
capacités et des performances exceptionnelleprieasieres productions sont disponibles.

Altatech exposera au salon professionnel SEMICON j@n de Tokyo, du 3 au 5 décembre, au
stand 3423 du hall 3, et présentera des informati@complétes sur sa gamme de produits.

A propos de I'expertise d’Altatech en matiére de tehnologie et d’équipement :

Altatech, filiale de Soitec, dispose d'un portefieuiinique d'équipements dans les domaines du dép6t
chimique de matériaux avancés et de l'inspectiobaje des défauts. Economiques et & rendement trés
élevé, les technologies d’inspection et de dépibhicjue en phase vapeur (Chemical Vapor Deposition,
CVD) développées par la société sont utilisées [@oR&D et la fabrication de semi-conducteurs, de
LED, de Micro-Nano Systemes (MNS) et de systemesgyoltaiques. Altatech Semiconductor S.A. est
devenue une filiale de Soitec en janvier 2012.

A propos de Soitec Soitec (Euronext Paris) est une entreprise indiligrinternationale dont le coeur de
meétier est la génération et la production de mat&rsemi-conducteurs d’extrémes performances. Ses
produits, des substrats pour circuits intégrésafnatent a base de SOI - Silicium On Insulator) st de
systémes photovoltaiques a concentration (CPV}esbsologies Smart Cut™, Smart Stacking™ et
Concentrix™ ainsi que son expertise en épitaxitoahun leader mondial. Soitec reléve les défis de
performance et d’efficacité énergétique pour ungelgalette d’applications destinées aux marchés de
linformatique, des télécommunications, de I'élecigue automobile, de I'éclairage et des centrales
solaires a forte capacité. Soitec a aujourd’huiiaiggantations industrielles et des centres de R&D
France, a Singapour, en Allemagne et aux Etats-D@is informations complémentaires sont disponibles
sur le site Internetvww.soitec.com
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